PREZENTACIJE

Nowe ukiady FTDI z serii

X-chip

Jeszcze tatwiejsze i szyhsze potaczenie poprzez

USB

Nowe uktady interfejsowe USB z serii X-chip wprowadzone

o sprzedazy przez dobrze znanq firme FTDI majq
zaimplementowane dodatkowe funkcje, wiqcznie z detekcjq
dolqczenia ladowarki akumulatoréw. Przyspieszajq one i ulatwiajq
one projektowanie urzqdzen elekironicznych, oszczedzajq miejsce na
plytce drukowanej i obnizajq pobdr energii ze Zrédla zasilania.

Specjalista od uklad6éw interfejsowych
USB, firma Future Technology Devices Inter-
national Ltd,. powiekszyla oferte uktadéw in-
terfejsowych USB o nowg serie X-Chip. Pod-
stawowe parametry ukladéw z nowej serii
umieszczono w tabeli 1. Poki co jest w niej
dostepne 7 typéw ukladéw w réznych obu-
dowach (facznie 13 ukladéw). Uzupelniajg
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one ofertg dobrze znanych polskim elektro-
nikom FT-R oraz FT-H. Nowe uklady scalo-
ne sg bogato wyposazone we wbudowane
uklady peryferyjne oraz maja rézne rodzaje
interfejsé6w stuzacych do dotaczenia ich do
systemu nadrzednego: uproszczony interfejs
UART, pelny interfejs UART z sygnatami
handshakingu, interfejs réwnolegly z bufo-
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rem FIFO, interfejsy szeregowe I?C oraz SPI
w wersji rozszerzonej — FT1248.
Wprowadzajac do produkcji nowa serie
uklad6éw scalonych, firma FTDI oddata do rak
inzynieréw rozwigzanie ukladu interfejsowe-
go USB 2.0 o duzych mozliwosciach, dobrze
dopasowanych do wymagan wspélczesnych,
przenosnych urzadzen elektronicznych. Nowe
uklady sg dostgpne w obudowach o mniejszej
liczbie wyprowadzen i niewielkich wymiarach.
Zawierajg dodatkowe bloki funkcjonalne, takie
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Nowe ukfady FTDI z serii X-chip

Typ ukfadu FT200XD FT201X FT220X FT221X FT230X FT231X FT240X

- . ) 5 USB/4-bitowe SPI/ | USB/8-bitowe SPI/ | USB/uproszczony USB/réwnolegty
Rodzaj interfejsu | USB/IC slave USB/I?C slave FT1248 FT1248 UART USB/petny UART FIFO
Predkos¢. 3.4 Mbjs 3.4 Mbjs 1 MB/s 1 MB/s 3 Mbls 3 Mbjs 1 MB/s
transmisji
Bufor danych RX-512 RX-512 RX-512 RX-512 RX-512 RX-512 RX-512
(w bajtach) TX-512 TX-512 TX-512 TX-512 TX-512 TX-512 TX-512
Wyprowadzenia
CBUS 1 6 1 1 4 4 2

i 16-pin QFN, 16- | 16-pin QFN, 16- |20-pin QFN, 20- |16-pin QFN, 16- |20-pin QFN, 20- |24-pin QFN, 24-

Obudowa 10-pin DFN pin’ SSOP pin’ SSOP pin’ SSOP pin’ SSOP pin’ SSOP pin’ SSOP

Podstawowe parametry uktadéw z serii X-chip:
e Uktady interfejsowe USB umozliwiajace transmisje danych z predkoscia do 3,4 Mb/s (interfejs

szeregowy) i 1 MB/s (interfejs réwnolegty).

Przyspieszaja opracowanie nowych urzadzen i wymagaja niewielu elementéw zewnetrznych.
7 uktadéw dostepnych w réznych obudowach, wyposazonych w interfejsy: uproszczony

i petny UART (z sygnatami handshakingu), réwnolegty z buforem FIFO, szeregowe 1>)C oraz SPI

(rozszerzony FT1248).

Funkcje detekcji dotaczenia fadowarki akumulatoréw (BCD, DCP).
Whbudowany generator sygnatéw zegarowych, ktéry moze dostarcza¢ réwniez sygnat taktujgcy dla

uktadéw zewnetrznych; rozszerzone tryby taktowania.

w trybie uspienia.

Konfigurowalne wyprowadzenia CBUS dla BCD.
Zasilanie diod LED statusu.

Wyjscie sygnatu zegarowego lub GPIO.
Wewnetrzna pamie¢ MTP do zapisu konfiguracji.
Wewnetrzny stabilizator napiecia 3,3 V.

jak generator zegarowy oraz pamie¢ MTP (Mul-
ti-Time Programmable) stuzaca do przechowy-
wania konfiguracji deskryptoréw urzadzen. Co
oczywiste, powoduje to zmniejszenie wymagan
odnos$nie do powierzchni zajmowanej na plytce
drukowane;j.

Uklady X-chip z interfejsem szeregowym
mogg transmitowa¢ dane z predkoscia do
3,4 Mb/s, natomiast z interfejsem réwnoleglym
z predkoscig do 1 MB/s. Jednoczes$nie ze zrédla
zasilania jest pobierany prad o niewielkim nate-
zeniu wynoszacym ponizej 8 mA w trybie ak-
tywnym oraz typowo ponizej 125 pA w trybie
uspienia.

Wspélczesnie port USB bardzo czesto do-
starcza zasilanie dla ladowarki akumulatora
urzadzenia przenosnego. Dlatego do specyfi-
kacji interfejsu wprowadzono pewne zmiany
zwigzane z zasilaniem szybkich ladowarek.
Uklady z serii X-chip majg wbudowane funk-
cje detekcji fadowarki (BCD — Battery Charging
Detection i DCP — Dedicated Charging Port),
ktéra powoduje przelaczenie z trybu transmi-
sji danych do trybu ladowania. Oznacza to,

Niewielki pobdr pradu ze Zrédia zasilania — typowo 8 mA w trybie aktywnym oraz 125 pA

Niewielka liczba wyprowadzen oraz mate wymiary obudowy.

Poziomy napie¢ logicznych 1,8...3,3 V; tolerowanie napiecia 5 V.
Wspiera aplikacje zasilane z szyny (5 V) lub z wiasnego zrédia (3,3 V)
poszerzony zakres temperatury roboczej —40°C do +85°C

FTDI
Chip

—40°C...+85°C. Nowe ukiady majg whbudowany
stabilizator napiecia zasilania 3,3 V.
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Linie wejscia — wyjScia moga pracowac
z poziomami napie¢ mieszczacymi sie w za-
kresie 1,8...3,3 V, ale tolerujg réwniez napiecie
5 V. Sprawia to, ze nowe uklady interfejsowe sg
idealne do urzadzen zasilanych z baterii. Ponie-
waz cala ,inteligencja” niezbedna do obstugi
USB oraz szybkiej fadowarki jest zintegrowana
w ukladach X-chip i nie wymaga angazowania

ze detekcja nie musi by¢ wykonywana przez
mikrokontroler systemowy, co umozliwia lep-
sze wykorzystanie jego mocy obliczeniowej
i nieangazowanie CPU do wykonywania zadan
pobocznych. W efekcie proces detekcji prze-
biega automatycznie, a uzytkownik zyskuje
mozliwo$¢ ladowania akumulator6w pragdem
o wiekszym natezeniu, przez co skraca sie czas
potrzebny do ich natadowania.

Uklady z serii X-chip dostepne sa w obudo-
wach SSOP, QFN i DFN. Kazdy z nich moze pra-
cowaé w rozszerzonym zakresie temperatury
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CPU, a dodatkowo majg one niezbedne certy-
fikaty, koszt opracowania gotowego wyrobu
oraz czas do wprowadzenia go do sprzedazy
zostaja w znacznym stopniu zredukowane.
Ponadto, w razie ktopotéw, firma FTDI oferuje
pelne wsparcie techniczne. Na stronie interne-
towej producenta oraz przez witryne Windows
Update sa dostepne sterowniki dla r6znych sys-
teméw operacyjnych (MS Windows, Mac OS,
Linux) i przyklady programéw.

Tradycyjnie juz, przygotowujac grunt do
sprzedazy nowych rozwigzan, firma FTDI
udostepnita duzy wybér réznych zestawdéw
ewaluacyjnych ulatwiajacych projektowanie
urzadzen oraz testowanie rozwigzan. Oprécz
typowych modutéw deweloperskich umoz-
liwiajacych dostep do wszystkich wyprowa-
dzen uktadéw scalonych, dostepne sg réwniez
uproszczone moduly break out — tanie i pozwa-
lajace na szybkie polaczenie z hostem USB. Pro-
jektant ma do wyboru 4 typy modutéw break
out: UMF-T200XD, UMFT201XB, UMFT220XB
i UMFT230XB.
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